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Rx 
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Paire symétrique 1 
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IEC   0908/14 
 

NOTE 1 Facteur nominal de division en tension = 9,5 dB. 

NOTE 2 Z
cat

 représente le réseau asymétrique exigé pour régler l'affaiblissement de conversion longitudinale 
(ACL) applicable. 

NOTE 3 AVERTISSEMENT – En raison de la possibilité de résultats de mesurage erronés, ce réseau fictif 
asymétrique (AAN) ne peut pas être utilisé pour mesurer les émissions de mode commun sur des câbles à paires 
non blindées connectés à des accès de télécommunication utilisant moins de quatre paires symétriques non 
blindées. 

Figure I.7 – Exemple de réseau fictif asymétrique (AAN) destiné à être utilisé avec 
quatre paires symétriques non blindées 
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NOTE Facteur nominal de division en tension = 9,5 dB. 

Figure I.8 – Exemple de réseau fictif (AN) destiné à être utilisé avec des câbles 
coaxiaux, utilisant une bobine d'arrêt de mode commun interne créée par un 

enroulement bifilaire d'un conducteur central isolé et d'un conducteur de blindage isolé 
sur un noyau magnétique commun (par exemple, un tore en ferrite) 
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NOTE 1 Facteur nominal de division en tension = 9,5 dB. 

NOTE 2 Un plus grand nombre de tores peut être nécessaire pour satisfaire entièrement aux exigences pour les 
réseaux fictifs (AN). 

Figure I.9 – Exemple de réseau fictif (AN) destiné à être utilisé avec des câbles 
coaxiaux, utilisant une bobine d'arrêt de mode commun interne créée par un câble 

coaxial miniature (câble coaxial à blindage de cuivre plein semi-rigide ou à blindage 
miniature à double tresse) enroulé sur des tores en ferrite 
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NOTE Facteur nominal de division en tension = 9,5 dB. 

Figure I.10 – Exemple de réseau fictif (AN) destiné à être utilisé avec des câbles blindés 
multiconducteur, utilisant une bobine d'arrêt de mode commun interne créée par un 

enroulement bifilaire de plusieurs conducteurs de signaux isolés et un conducteur de 
blindage isolé sur un noyau magnétique commun (par exemple, un tore en ferrite) 
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NOTE 1 Facteur nominal de division en tension = 9,5 dB. 

NOTE 2 Un plus grand nombre de tores peut être nécessaire pour satisfaire entièrement aux exigences pour les 
réseaux fictifs (AN). 

Figure I.11 – Exemple de réseau fictif (AN) destiné à être utilisé avec des câbles blindés 
multiconducteur, utilisant une bobine d'arrêt de mode commun interne créée par un 

enroulement d'un câble blindé multiconducteur sur des tores en ferrite 
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